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Abstract (en)
The embossment surfaces (34,35,36,37), at least partly with different spacing, run at specific angles to a reference line (38,39) or to a reference
surface of the embossment mould. The embossment moulds are cylinders, which in operation run opposed to each other, and the reference line is
the actual rotary axis of the cylinders.

Abstract (de)
Ein Prägewerkzeug zum chemischen und/oder physikalischen Anbinden oder Prägen einer oder mehrerer Lagen bahnförmiger Materialien,
mit zwei einander mindestens an einer Berührungslinie gegenüberstehenden Prägeformen, auf denen Prägepunkte und/oder Prägeflächen
angeordnet sind, die sich zumindest entlang der Berührungslinie der Prägeformen wenigstens teilweise überlappen, sind dadurch gekennzeichnet,
daß die Prägeflächen zumindest teilweise mit unterschiedlichem Abstand und/oder unter bestimmten Winkeln zu einer Referenzlinie oder
einer Referenzfläche der Prägeformen verlaufend angeordnet sind. Offenbart wird auch ein Verfahren zum Herstellen von Prägeformen für
ein solches Prägewerkzeug und die Herstellung von aneinander gebundenen oder geprägten Lagen bahnförmigen Materials für besondere
Verwendungszwecke. <IMAGE>
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